
Dichiarazione di conformità RoHS_2 2011

Si dichiara  che le materie prime e i prodotti usati nei processi di produzione dei circuiti 

stampati, da noi forniti con il marchio RoHS, non contengono SVHC:

 Cadmio e suoi composti

 Mercurio

 Piombo

 Cromo esavalente

 PFSO (Pefluorooctano sulfonato)

 Bromoderivati PBB e PBDE e in particolare PentaBromoDifenilEstere, 

OttaBromoDifenilEstere  e  DecaBromoDifenilEstere

 PoliCloroNaftalene (PCN)

 Bis(tribromophenoxy)etano PoliCloroBifenile (PCB)

 Benzene

 Composti organici Azotati

 Amianto

 Composti organici di Stagno ( Composti Tributilici e Trifenilici)

Pertanto il materiale da noi consegnato è in accordo con le direttive 76/769/CE; 

2002/95/CE;  2002/96/CE; 2006/122/CE, 2011/65/CE e successive integrazioni.

Si consideri inoltre che i circuiti stampati con finitura SnPb e quindi non RoHS,

contengono il solo Piombo e nessun altra delle suddette sostanze.
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